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Prensa Quente A Vacuo Programavel Compacta De Bancada

Para Colagem De Eletrodos De Bateria E Processamento De

Materiais

Numero do item:

XP30

Saiba mais

introducao

Prensa quente a vacuo programavel de bancada
gue fornece forca hidrdulica de 10 toneladas,
controle de temperatura PID preciso até 500 °C
e ambiente de vacuo ou gas inerte. Projetada
para colagem de eletrodos de bateria,
laminacao de polimeros e pesquisa de materiais
avancados em formato compacto de bancada.

Colagem de Eletrodos de Bateria

Prensagem de Eletrdlito de Estado
Sélido

Laminagéo de Polimeros

Fabricacédo de Materiais Compésitos

Compactagao em Metalurgia do P6

Prensagem a Quente de MEA

(Conjunto de Eletrodo de Membrana)

Sinterizagdo de Ceramicas Avanga:

Laminagao de materiais de catodo/anodo sobre coletores de
corrente sob calor e pressdo em vacuo ou gas inerte.

Compactagao e sinterizagdo de pds de eletrdlito sdlido em
pastilhas densas para baterias de préxima geragao.

Colagem de filmes ou chapas de polimero para embalagens
eletrénicas, dispositivos médicos ou telas flexiveis.

Consolidagdo de pré-impregnados de metal, ceramica ou fibra
de carbono em painéis compésitos de alto desempenho.

Compactacao de pés de metal ou ceramica em pré-formas
préximas do formato final sob vacuo para evitar oxidag&o.

Colagem da membrana de troca de prétons nas camadas de
catalisador na fabricagdo de células a combustivel.

Densificagdo assistida por pressao de ceramicas técnicas como

das ) - . -~
alumina, zircénia ou nitreto de silicio.

Contato uniforme e oxidagao minima, melhorando o desempenho
eletroquimico e a vida util do ciclo.

Alta densidade e porosidade reduzida melhoram a condutividade
i6nica e a estabilidade mecanica.

O controle preciso de temperatura/presséo evita bolhas e
delaminacéo, garantindo clareza éptica e resisténcia da colagem.

Elimina vazios e melhora a resisténcia ao cisalhamento interlaminar
através da prensagem assistida por vacuo.

Alcanca alta densidade verde e uniformidade, reduzindo a contragdo
e a distorgdo na sinterizagao.

A distribuicdo precisa de presséo e a atmosfera inerte preservam a
atividade do catalisador e a integridade da membrana.

Reduz a temperatura de sinterizacédo e o tempo de espera, enquanto
alcanga uma densidade préxima da tedrica.

Designagao do Modelo

Temperatura de Trabalho da
Placa

Poténcia do Aquecedor

Presséo Maxima de Trabalho

Controle de Pressao

Dimensdes das Placas
Abertura entre Placas

Nivel de Vacuo (Relativo)

XP30-STD XP30-HT
TA - 300 °C TA - 500 °C
2400 W = 3600 W

=< 10 Toneladas (100 kN)

Controlador de tela sensivel ao toque com
autocompensagao autocompensagao
180 mm x 180 mm
60 mm 60 mm

=-0,1 MPa =-0,1 MPa
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=< 10 Toneladas (100 kN)

Controlador de tela sensivel ao toque com

180 mm x 180 mm

Médulo térmico selecionével

Controle programavel PID por tela
sensivel ao toque

Elementos de aquecimento simétricos

Classificado no estado ambiente (frio)
Programavel em multiplos segmentos

Placas duplas aquecidas
Otimizado para amostras de perfil fino

Medido no manémetro da camara
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Nivel de Vacuo (Maximo) —

NI NTENK
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Alcangével com estacdo de bomba
Até 1x10-3 Torr © .

externa
Compatibilidade com Gas
P L N2 / Ar N2 / Ar Purgador e recarga com gas inerte
Atmosférico
Método de Resfriamento Resfriamento por agua em circulagdo Resfriamento por 4gua em circulagao Canais de agua integrados nas placas
Fonte de Alimentacéo AC 220V / 60Hz AC 208V - 220V / 60Hz Rede de 60Hz, monofésica
Certificagdo de Seguranga CE CE Totalmente certificado
T t L de Alt:
Pacote Bomba Incluida e,m_pera ura uvas ce 214 Recomendado Para
Maxima Temperatura
Laboratérios com orgcamento limitado que ja
Bésico Apenas porta externa (sem bomba) 300 °C (XP30-STD) Opcional © . el
possuem bomba de vécuo
Estagdo de Bomba Estacao de bomba de palhetas rotativa externa Aplicacdes que requerem isolamento limpo ou
¢ < P 500 °C (XP30-HT)  Opcional plicacoes que req P
Externa de alto desempenho vécuo profundo
Operagdes autdnomas e prontas para uso com
Integrado Padréo Bomba de palhetas rotativa integrada 500 °C (XP30-HT) Incluido (1 par) [FEE P P

espago minimo
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